V. 1.007 // 02.2024
‘». & dlphacoou

Download Center

Alphacool Core Backplate XPX/Eisbaer LGA 115X/1200/1700
Metall

Alphacool Artikelnummer: 13071

~N

Kurzinformation

Die Alphacool Core Backplate aus Metall fir XPX, XPX Aurora, XPX

Aurora Edge, XPX 1U, XPX Pro 1U, XPX Pro Aurora, Eisbaer, Eisbaer * Verbesserter Anpressdruck
Aurora, Eisbaer Pro, Eisbaer LT ist kompatibel zu Intel's LGA 115X, * Stabiler Sitz des Wasserkiihlers auf dem Sockel
1200, 1700 und 1851 Sockel. Das betrifft Solo-Wasserkiihler und CPU- .

Maximale Kihlperformance
AlOs.

Kompatibilitdt

Intel: LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1200 / 1700 / 1851

Lieferumfang

1x Alphacool Core Backplate XPX/Eisbaer LGA 115X/1200/1700/1851 Metall, schwarz

Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir eventuelle Tippfehler. Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig Tel: (+49)0531 288 740 Supportmail: info@alphacool.com



Technische Daten

LxBxH 90 x 90 x 3 mm
Material rostfreier Stahl
Gewicht 149 g

Farbe schwarz

Download Links

Anleitung 13071_Alphacool_Core_Backplate_XPX-Eisbaer_LGA_115X-1200-1700_Metall_Manual.pdf
Produktbilder 13071_Alphacool_Core_Backplate_XPX-Eisbaer_LGA_115X-1200-1700_Metall_pics.zip

Verpackungsmaf pro Einheit

LxBxH 110 x 135 x 10 mm
Gesamtgewicht 151 g

Sonstige Daten

Zertifikate CE, FC, RoHS
EAN 4250197130714
Zoll Nummer 84199085900

Artikeltext

Die Alphacool Core Backplate aus Metall fir XPX, XPX Aurora, XPX Aurora Edge, XPX 1U, XPX Pro 1U, XPX Pro Aurora, Eisbaer, Eisbaer Aurora,
Eisbaer Pro, Eisbaer LT ist kompatibel zu Intel's LGA 115X, 1200, 1700 und 1851 Sockel. Das betrifft Solo-Wasserkihler und CPU-AIOs.

Die Backplate besteht aus rostfreiem Stahl und ist auf der Riickseite mit einer isolierenden Kunststoffschicht bezogen. Die Materialbeschaffenheit der
Backplate sorgt dafiir, dass der CPU-Kihler zusatzlich stabilisiert wird und mit einem verbesserten Anpressdruck auf dem Sockel montiert werden
kann. Alles in allem fiihrt das zu einer erheblichen Verbesserung der Kiihlperformance im Vergleich zu den bisher verwendeten Backplates aus
Kunststoff. Am deutlichsten messbar ist dieser Effekt bei Intel's Sockel LGA 1700. Auf der Riickseite der Backplate befindet sich eine zusatzliche

Klebeflache, die als Einbauhilfe dient und somit die Montage wesentlich erleichtert.
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https://download.alphacool.com/manual/13071_Alphacool_Core_Backplate_XPX-Eisbaer_LGA_115X-1200-1700_Metall_Manual.pdf
https://download.alphacool.com/pics/13071_Alphacool_Core_Backplate_XPX-Eisbaer_LGA_115X-1200-1700_Metall_pics.zip
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